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Montageanleltung

C-Line BMS-BUS-Cellbalancing-Slave Unit for CATL
16S/18S/26S
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Diese Slave Unit ist fir den Einsatz mit der Masterunit V3 konzipiert. Sie ist fur die Steuerung der
High Capacity Battery Packs konzipiert.

Diese sind:

e High Capacity Battery Pack S16
e High Capacity Battery Pack S18
e High Capacity Battery Pack S26

Fir die Montage des Slave Boards an den Akku sind an dem Akku M5 Gewinde angebracht. In
diese konnen M5 Gewindestangen eingedreht werden. Um einen Abstand zwischen Platine und
Akku zu erhalten ebenso wie eine standfeste Montage zu gewahrleisten halten sie sich bitte an die
von uns empfohlene Montagereihenfolge.

In Abbildung 1 ist die Reihenfolge visualisiert. Folgende Reihenfolge ist von der Batterie aus zu
betrachten:
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Abbildung 1 Montage der Platine an den Akku

Die Richtung in der die Platine angebracht werden sollte ist durch einen Plastik Stift welcher im
Akku steckt vorgegeben. So sollte die Platine nur in einer Richtung auf die Stiftleisten passen.
Sollte sich kein Stift an Ihrem Akku befinden platzieren sie die Platine bitte wie auf den beiden
folgenden Abbildungen zu erkennen.


https://www.boostech.de/produkt/high-capacity-battery-pack-s16/
https://www.boostech.de/produkt/high-capacity-battery-pack-s18/
https://www.boostech.de/produkt/high-capacity-battery-pack-s26/
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Fur die Verbindung der Slave Units werden die RJ45 Buchsen verwendet. Beide Buchsen dienen
als Ein- und Ausgang, sodass die Platinen mit handelstblichen LAN-Kabeln kaskadiert werden
kénnen.



